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Company
Description

Importante cliente, referente a
nivel mundial en Diseño, Desarrollo
y Producción de componentes para
automoción desea contratar un/a
Ingeniero/a electrónico con
experiencia en el área Assembly
and Packaging.
 

Information

Deadline: 2021-09-30
Category: Business
Province: Bizkaia

Country: Basque Country
City: Abadiño

Company

IDDTEK

Main functions, requisites & benefits

Main functionsMain functions

Interfaz entre el equipo de desarrollo y la fabricación de electrónica y mecatrónica. Crear y mantener reglas de diseño de PCBA.
Revisar diseño de PCBs y revisar diseño para fabricación de PCBAs con el equipo de fabricación de productos electrónicos. Ser
consultor sobre tecnología de conexiones para diseño y para la de nición de pruebas. Apoyar la evaluación y selección de
tecnologías de producción como ensamblaje, soldadura, limpieza. Comunicar resultados de desarrollo a clientes internos y externos.

RequisitesRequisites

Pensamos en un Ingeniero Técnico o Superior en Electrónica Industrial, Telecomunicaciones y titulaciones a nes. Al menos 3 años de
experiencia como ingeniero/a electrónico en el área de procesos de fabricación electrónica, preferiblemente en el área automotriz.
Conocimiento sobre la fabricación de PCB/PCBA: materiales de PCB y tratamiento de superficies, soldadura, revestimiento, limpieza e
inspección. Conocimientos en tecnologías de conexionados. Conocimientos sobre las diferentes tecnologías: press t,
soldering/welding, connectors, adhesives, potting, etc. Disponibilidad para viajar ocasionalmente. Imprescindible dominio de inglés,
valorándose alemán. A nivel personal, es importante tener capacidad de trabajar en equipo, buena comunicación y adaptarse
rápidamente.

BenefitsBenefits

Incorporación inmediata y con carácter estable en el equipo de nuestro cliente, referente TIER1 para automoción. Retribución acorde
a la experiencia aportada.


